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このキットは現在非推奨となっています。お客様は、S32R41とTEF82xxで構成されるNXPの包
括的な高性能レーダー・ソフトウェア開発プラットフォームをこちらから注文されることを強
くお勧めします。

TEF82-R294-KITは、S32R294レーダー・アプリケーション開発ボード (RADB) とTEF82xxカ
スタマー・アプリケーション・ボード (CAB) で構成されています。S32R294 RADBは、NXPの
レーダー・マイクロプロセッサであるS32R294に基づく車載レーダー製品のための柔軟な開
発プラットフォームを提供するために設計されています。RADBは、CSI-2を介して最大2つの
TEF82XXレーダー・トランシーバをサポートします。

TEF82-R294-KITは、TEF82xx用のGUIに加え、IDEを介したTEF82xxの制御、PythonやMATLAB
のサンプル、S32R294 RSDKのサポートにより、迅速な開発開始を可能にします。78 GHzでの
動作向けに最適化されたTEF82xx CABは、カスケード構成のデュアルTEF82xx (CSI-2) を搭載
し、6Tx x 8Rxアンテナ・アレイに配線されたRF RX/TXチャネルを備えています。

この2つの基板は、電源と高速信号のコネクタを組み合わせてMIPI-CSI2およびSPIインター
フェースを直接接続し、MCUへの高速データ転送、およびRFトランシーバへのSPI制御信号とパ
ワー・ドメインの転送を可能にします。TEF82-R294-KITを使用することで、レーダーのアプリ
ケーション・ソフトウェアや処理アルゴリズムの開発と評価が容易になります。

https://www.nxp.jp/products/processors-and-microcontrollers/s32-automotive-platform/s32r-radar-processing/s32r41-and-tef82xx-development-platform-based-on-s32r41-evb-and-tef82xx-cab:S32R41-TEF82-DEV-PLATFORM
https://www.nxp.jp/products/processors-and-microcontrollers/s32-automotive-platform/s32r-radar-processing/radar-application-development-board:S32R294-RADB
https://www.nxp.jp/products/radio-frequency/radar-transceivers-and-socs/tef82xx-customer-application-board:TEF82xx-CAB
https://www.nxp.jp/products/radio-frequency/radar-transceivers-and-socs/tef82xx-customer-application-board:TEF82xx-CAB
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